
陀螺仪传感器 /EWTS9P

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

民用陀螺仪传感器
两轴一体SMD型
Type: EWTS9P□□□□

● 两轴一体SMD型
● 小型，薄型 4.6 mm × 3.8 mm × 0.9 mm (T)
● 应对模拟/数字两种信号输出
● 已应对RoHS 指令

特 点

本传感器是SMD型的两轴一体民用陀螺仪传感器。其结构为：表面由压电
薄膜直接形成的2个MEMS硅音叉与裸芯片等组成一个陶瓷封装的超小型陀
螺仪传感器。除了模拟输出的产品作为现行产品的替代以外，还备有数字输
出的产品，是适用于数码相机，数码摄像机的防抖用途的陀螺仪传感器。

● 用于数码相机、数码摄像机的防抖等

主 要 用 途

电 气 性 能

额 定

电源电压范围 2.7 ~ 3.3 V

额定电压 3 V

峰值额定电压 4.4 V

保管温度范围 –40 °C  ~ +85 °C

使用温度范围 –10 °C ~ +75 °C

使用湿度范围 35 ~ 85 %RH

规 格 EWTS9P系列（模拟信号输出） EWTS9P系列（数字信号输出）

检测角速度范围 ±300 °/s ±300 °/s

消耗电流 8 mA max. 9 mA max.

待机模式消耗电流 (1) 1 mA max. 1 mA max.

0点输出 : Outa/b 0.95±0.1 V 32768±4000 LSB

基准电压 : Vref 0.95±0.05 V –

输出电压范围 0.05 ～ 1.85 V 11500 ~ 54000 LSB

灵敏度 2 mV/ (° ·s–1)±5 % 50 LSB/ (° ·s–1)±5 %

灵敏度温度特性 ±4 % ±4 %

(1) 待机模式消耗电流是指将SL端子设为H时的待机模式消耗电流。
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编号

1

2

3

4

5

6

7

8

名称

基层

IC

音叉

金丝

护盖

基层填装物

音叉粘接剂

护盖粘接剂

数量

1

1

2

12

1

-

-

-

材料

90氧化铝

硅

压电硅

金

90氧化铝

环氧树脂

环氧树脂

环氧树脂

名称

层（1）

层（2）

层（3）

材料

镀金 (0.2～0.6um)

镀镍 (1～10um)

钨丝结构

端子编号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

功能

模拟电源

接地

内部用基准电压

接地

功放用基准电压 振荡器用电容器

接地

数字接口电源

芯片选择（数码信号用）

串联时钟（数码信号用）

串联数据输出用端子（数码信号用）
/ 输出A（模拟信号用）

串联数据输出用端子（数码信号用）
/ 输出B（模拟信号用）

待机控制端子（模拟信号用）

模拟·数码信号输出模式选择

模拟稳压器输出

内部调整用端子（配下拉电阻）

数码稳压器输出

模拟信号输出规格

3 V±0.3 V

GND·0 V连接

GND的 0.1 µF结构

GND·0 V连接

与外置功放电路的连接

GND·0 V连接

3 V±0.3 V

NC or Vdd

NC or Vdd

输出 A

输出 B

Sleep mode : 2.5 V以上（ ~ Vcc+0.3）
Normal mode : Open or 0.5 V以下

模拟模式时 : 2.6 V以上

模拟GND与电容器 0.1 µF连接

GND·0 V连接

模拟GND与电容器 0.1 µF连接

数字信号输出规格

3 V±0.3 V

GND·0 V连接

模拟GND与电容器 0.1 µF连接

GND·0 V连接

模拟GND·0 V连接

GND·0 V连接

3V –1.2 V

芯片选择输入端子

串联锁定输入端子

串联数据输出端子

串联数据输出端子

NC

数码模式时 : 0.4 V以下

模拟GND与电容器 0.1 µF连接

GND·0 V连接

数码GND与电容器 0.1 µF连接

输出

输出 A

输出 B

检测轴

Ｙ轴转向

Ｘ轴转向

基层

端子结构图

层(3)

层(2)

层(1)传感器结构图
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端子编号识别标记

生产序号 本公司型号5～7位数

（上下识别标记）

A方向视图

本公司内部用
日期(01～31)

月份(1～9, X, Y, Z)

公元年份尾数

3.8±0.3
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1.0 max.

1

267

4
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CW

CCW

CWCCW

符号

Vcc

GND1

V1

GND2

Vref/COSR

GND3

Vdd

CSB

SCLK

MISO/OUT A

MOSI/OUT B

SL

OUT MODE

Vreg A

NC

Vreg D

+0.6 V

外观尺寸 (mm)

● EWTS9P系列
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 安全须知（民用陀螺仪传感器/EWTS9P□）

1. 焊接
1) 焊胶厚度（推荐） ：0.10 mm ～ 0.15 mm 
2) 助焊剂 ：非腐蚀性松脂类，作为其溶剂请使用化学作用小的酒精类。
3) 预热 ：请将印制电路板表面温度控制在180 ℃ 以下，120秒以内。
4) 回流焊 ：请将印制电路板表面高温峰值控制在260 以下，峰值时间为10秒以内。
5) 周围介质温度 ：请将周围介质温度控制在300 ℃以下。
6) 回流焊接次数 ：请以2次为上限。
7) 手工焊 ：请不要进行手工焊或手工补焊。

2. 清洗
本产品没有采用密封结构，所以请不要清洗助焊剂。
另外，请在设备组装过程中，注意不要沾染油迹。如油迹进入传感器内部，有时会阻碍传感器的正常工作。

3. 保管
1) 因有可能会影响传感器的性能，故请不要让产品承受跌落等强烈的撞击。
2) 关于静电
 由于使用CMOS IC，有可能因静电导致受损，所以请采取防静电措施。
3) 如在以下环境条件下保管本传感器，就有可能使产品性能及焊接性等受到影响，所以请不要在以下条件下
 保管本传感器。
① 湿度在85 %RH以上或超出保管温度范围的环境
② 有直射阳光的地方
③ 腐蚀性气体的环境中(Cl2, H2S, NH3, NOX, SO2等)
④ 产品交货后3个月以上的长期保管；
 另外，请不要施加载重应力，按原包装保管。

4. 电路结构方面的注意事项
1) 请将Vdd端子旁边的片式电容器（0.01 µF～0.1 µF）装在Vdd-GND之间。
2) 端子OUTa，OUTb的负荷Load of terminal OUTa and OUTb.
 负荷电阻（OUTa，OUTb与GND之间）100 kΩ以上或无负荷。
 负荷容量（OUTa，OUTb经1 kΩ 再与GND连接）0.01 µF以下。
3) 如使用模拟-数码转换器处理传感器的输出信号，请共享电源（3 V）
4) 接线错误
 接线错误将成为故障的原因，故请不要使用接错过的传感器。

5. 有关零部件配置方面的注意事项
1) 请不要将传感器配置在容易发热的零部件附近。本传感器对环境温度会产生一定的温度漂移，故有可能不能充分获得
传感器的输出特性。

2) 请不要在同一个印制电路板上贴装两个以上的本传感器。传感器内部的音叉振荡将会通过印制电路板形成互相干扰，
导致性能下降。

6. 对外来振动的注意事项
 为了不使装有传感器的印制电路板蒙受振动导致的共振，请注意以下事项：
1) 作为印制电路板，建议使用刚性强的玻璃环氧类材料。并且，将传感器配置在印制电路板安装位置的附近。
2) 在考虑零部件配置时，请注意不要使传感器因外部振动导致有可能会与其他零部件直接相触。
3) 由于分割印制电路板时的冲击或路由器加工的冲击会导致振子 音叉 受损，故请充分加以留意。
4) 本传感器采用振子（音叉），如施加与其振荡频率相同的振动（41 kHz～46 kHz），就有可能出现误动作。为此，在考
虑直流–直流转换频率及其配置时，请充分加以留意。

5) 请注意 ：不要使固定印制电路板的螺丝有松动现象。
 请在装置上装有传感器的情况下充分确认振荡试验及其特性。另外，如传感器的安装位置离印制电路板的固定位置（螺丝
固定点）较远，或螺丝有松动现象，就会因振动以及有温度变化的环境条件，导致不能充分获得传感器的输出特性。

 对此，请作为装置整体充分加以确认。
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零部件面

传感器贴装焊盘详图

（上下识别标记）

16-传感器贴装焊盘

（绝缘层） （铜箔）

8. 使用本传感器时的遵守事项
1) 本传感器是为了用于数码相机及数码摄像机等民用用途而设计的产品。
2) 在使用本传感器时，请务必将本传感器装配贵公司的产品上，然后加以确认，评估。
3) 如将本传感器用于数码相机及数码摄像机的手部抖动补偿用途以外的目的时，无论本传感器是否有缺陷，作为本公司，
对因使用本传感器导致的经济损失，人身损伤以及财产损失等任何损失、损害，概不负责。

7. 印制电路板图案结构
 推荐的图案结构如下所示。（mm）
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